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Item Test Condition Unit Specification Actual Value
AFERN (4G22 A
X . A<, .
Thermal Conductivity CPCA-4105-2010 W/m. k 1.0< 13 1.08
FBH A
, <9, 0%10" 93%10"
Heat Resistance CPCA-4105-2010 CA 2. 0%10 0. 93%10
F Il Float
C=
Thermal Stress IPC-TM-650 2.4.13.1 5 288°C=120 180
B 3 A
- Float288°C/10s LBS/IN =6 8.4-10.0

Peel Strength TPC-TM-650 2. 4.8

d g HE -
Dielectric Breakdown AC KV =2 3.0
6 E2/105 DSC © AABUS 195

IPC-TM-650.2.4.25

T FELBH E24/125

SurfaceResistivity [PC-TM-650 2.5.17.1 Q =1.0 X10° 2.0 X10°
Volum?glﬁizﬂtivity IPC-Tl\Ijﬁgélozgs.17.1 Qcm =1.0 X10° 2.0 X10°
Dielec{;I\rEiEcﬁC%Znstant IPC—$&9/6253(;.52().5.5.2 / AABUS 1.84
ﬁiﬁﬁ% IPC N30 25,52 / AABUS 0.014
Moistu:};ebi(b;—forption IPC—TI\I3I?§§?2.6.2.1 h <15 0.071
Flaﬁﬁfﬁity UL94 / FV-0 FV-0
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	GL12/GL22系列A2级铝基板技术质量指标书 
	2: 铝基PCB板击穿电压因受边缘线距的影响,飞弧、爬电现象会使测试电压偏低，因此建议在油浴状态下进行检测评估基板耐电压性能。 
	3、上表所定翘曲度标准和击穿电压标准测试值仅适用于覆铜箔板交货验收。 
	4、不适用于折弯以及拉伸等PCB成形工艺； 



